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(57)【要約】
　ヘッダー、及び複数の電気ケーブル端子を備える電気
コネクタアセンブリ。それぞれの前記ケーブル端子は、
導電性ハウジング、前記ハウジング内に配置され、前記
ハウジングから電気的に絶縁されている少なくとも１つ
の信号コンタクト、及び、前記ハウジングの外部から延
びている少なくとも２つのグランドコンタクトを含む。
前記ケーブル端子は、前記ヘッダーと嵌合の構成にあり
、それぞれのケーブル端子において、前記ヘッダーと前
記ケーブル端子が嵌合の構成であるとき、前記信号コン
タクトが前記複数の信号ピンの対応するものと係合し、
前記グランドコンタクトが前記複数のグランドピンの対
応するものと係合する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の信号ピン、及び複数のグランドピンを有するヘッダーと、
　複数の電気ケーブル端子と、を含み、前記複数のケーブル端子のそれぞれが、
　導電性ハウジング、
　前記ハウジングの内部に配置され、前記ハウジングから電気的に絶縁されている少なく
とも１つの信号コンタクト、及び、
　前記ハウジングの外部から延びている少なくとも２つのグランドコンタクトを含み、
　それぞれのケーブル端子において、少なくとも１つの信号コンタクトが対応する複数の
信号ピンの１つに係合するように、前記ケーブル端子が前記ヘッダーと嵌合の構成にあり
、前記ヘッダーと前記ケーブル端子が嵌合の構成であるとき、前記グランドコンタクトが
前記複数のグランドピンの対応するものに係合する、電気信号送信用の電気コネクタアセ
ンブリ。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記信号コンタクト、及び少なくとも２つのグランドコンタクトが直
線状に配列されている、請求項１に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項３】
　隣接する前記シグナル及び前記グランドピンの列がＧＳＳＧＳＳＧの順序を形成するよ
うに配置されている、請求項１に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項４】
　一対の前記信号コンタクトが前記端子のフロントエッジを通してアクセス可能で、一対
のグランドコンタクトが前記ハウジングの反対側から延びている、請求項１に記載の電気
コネクタアセンブリ。
【請求項５】
　前記ケーブル端子が、隣接して配置されている前記ケーブル端子の少なくとも一部のハ
ウジングが、相互に電気的に接触するように構成される、請求項１に記載の電気コネクタ
アセンブリ。
【請求項６】
　更に、前記ケーブル端子の少なくとも一部のハウジングから延びている第三のグランド
コンタクトと、隣接して配置された前記ケーブル端子のハウジングと電気的に接触するよ
う構成された前記第三のグランドコンタクトと、を含む、請求項５に記載の電気コネクタ
アセンブリ。
【請求項７】
　複数の信号トレースと少なくとも１つのグランドトレースを有するプリント回路基板と
、
　前記プリント回路基板に取り付けられ、複数の信号ピンと複数のグランドピンを支える
前記ヘッダーボティであって、複数の前記信号ピンが複数の前記信号トレースに電気的に
接続され、複数の前記グランドピンが少なくとも１つの前記グランドトレースに電気的に
接続される、ヘッダーボティと、
　前記ヘッダーボティと嵌合するように構成されたキャリアボティと、
　前記キャリアボティ内に保持された複数の電気ケーブル端子であって、複数の前記ケー
ブル端子のそれぞれが導電性ハウジングの内部に配置された一対の信号コンタクトと、少
なくとも２つのグランドコンタクトを含み、少なくとも１つの前記グランドコンタクトが
前記ハウジングの外部から延びる、電気ケーブル端子と、を含み、
　前記ヘッダー及び前記ケーブル端子が、前記ヘッダーとキャリアが嵌合構成され、一対
の前記信号ピンが一対の前記グランドピンの間に配置されているときに、複数のケーブル
端子のそれぞれが、一対の前記信号ピンと一対の前記グランドピンに電気的に接触するよ
うに構成される、プリント回路基板と電気ケーブル間の電気信号送信用の電気コネクタア
センブリ。
【請求項８】
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　少なくとも複数の前記グランドピンの１つが複数の端子の１つ以上のグランドコンタク
トと嵌合している、請求項１又は７に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項９】
　それぞれが信号ピン、グランドピン、及び電源ピンの１つを含む複数の雄型コンタクト
の列を有するヘッダーと、
　複数の電気ケーブル端子であって、前記複数のケーブル端子のそれぞれが、
　導電性のハウジング、
　前記ハウジングの内部に配置され前記ハウジングから電気的に絶縁されている少なくと
も１つの内部コンタクトと、信号コンタクト、グランドコンタクト、電源コンタクトの１
つを含む内部コンタクト、及び
　前記ハウジングの外部から延びている少なくとも２つの外部コンタクトで、それぞれの
外部コンタクトがグランドコンタクト及び電源コンタクトの１つを含む電気ケーブル端子
と、
　少なくとも１つの内部コンタクトと少なくとも２つの外部コンタクトが直線状に配列さ
れており、
　それぞれのケーブル端子において、少なくとも１つの内部コンタクトと前記グランドコ
ンタクトが、前記ヘッダーとケーブル端子が嵌合構成されているときに、複数の雄型コン
タクトの対応するものに係合するように、前記ケーブル端子が前記ヘッダーと嵌合の構成
にある、電気信号送信用の電気コネクタアセンブリ。
【請求項１０】
　複数の前記雄型コンタクトの少なくとも１つが複数の前記端子の１つ以上の外部コンタ
クトと係合する、請求項９に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項１１】
　前記内部コンタクトの少なくとも１つが、２つの内部コンタクトを含み、前記２つの内
部コンタクトが互いに及び前記ハウジングから、電気的に絶縁されている、請求項９に記
載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項１２】
　隣接して配置されたケーブル端子の少なくとも一部の前記ハウジングが互いに電気的接
触を有する、請求項９に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項１３】
　第三の外部コンタクトが前記ケーブル端子の少なくとも一部のハウジングから延び、前
記第三の外部コンタクトが隣接して配置されたケーブル端子のハウジングと電気的な接触
をもつように更に構成された、請求項１２に記載の電気コネクタアセンブリ。
【請求項１４】
　前記第三の外部コンタクトが、前記ハウジングから、少なくとも１つの内部コンタクト
と少なくとも２つの外部コンタクトの前記直線状の配列に対して横方向に延びる、請求項
１３に記載の電気コネクタアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、プリント回路基板と、そのプリント回路基板へ、またそのプリント
回路基板から信号を搬送する１つ以上の電気ケーブルとの間になされる相互接続に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　プリント回路基板を、他の回路基板、ケーブル、又は他の電子デバイスに相互接続する
ことは、当該技術分野において周知である。そのような相互接続は典型的には、信号が相
互接続部内又はプリント回路基板上の導電体の中を伝搬するのに必要な延べ時間と比較し
て、特に回路のスイッチング速度（信号遷移時間とも呼ばれる）が低速であったときには
、形成するのが困難ではなかった。しかしながら、回路のスイッチング速度は、現代の集
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積回路及び関連するコンピュータ技術と共に増加し続けているため、十分な相互接続部の
設計及び製作がより困難となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　具体的には、信号がプリント回路基板へ、又プリント回路基板から相互接続部を通じて
伝わるときの、その信号の保全性に対する十分な制御を達成するように、綿密に制御され
た電気的特性を有するプリント回路基板及びそれに関連する相互接続を設計し製作するこ
とが、今まで同様に、又今まで以上に求められている。相互接続部の電気的特性（インピ
ーダンスなど）制御の程度は、回路のスイッチング速度に大いに依存する。すなわち、回
路のスイッチング速度がより高速になるにつれて、正確に制御されたインピーダンスを相
互接続部内にもたらすことがより重要となる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　１つの形態においては、本開示は電気信号を送信する電気コネクタアセンブリを提供す
る。１つの実施形態では、アセンブリは複数の信号ピンと複数のグランドピン、及び複数
の電気ケーブル端子を有するヘッダーを備える。複数のケーブル端子はそれぞれ、導電性
ハウジング、ハウジングの内部に配置され、ハウジングから電気的に絶縁されている少な
くとも１つの信号コンタクト、及び、それぞれがハウジングの外部から延びる少なくとも
２つのグランドコンタクトを含む。ケーブル端子はヘッダーと嵌合するように構成されて
おり、それぞれのケーブル端子において、ヘッダーとケーブル端子が嵌合構成のときに、
信号コンタクトが複数の信号ピンの対応するものと係合し、グランドコンタクトが複数の
グランドピンの対応するものと係合している。
【０００５】
　もう１つの実施形態では、アセンブリは、複数の信号トレースと少なくとも１つのグラ
ンドトレースを有するプリント回路基板、プリント回路基板に取り付けられたヘッダーボ
ティ、ヘッダーボティと嵌合するように構成されたキャリアボティ、及びキャリアボティ
に保持された複数の電気ケーブルを備える。ヘッダーボティは複数の信号ピン及び複数の
グランドピンを支持し、前記の複数の信号ピンは複数の信号トレースに電気的に接続され
、複数のグランドピンがプリント回路基板の少なくとも１つのグランドトレースに電気的
に接続されている。複数のケーブル端子はそれぞれ、導電性ハウジングの内部に配置され
た一対の信号コンタクト、及び、少なくとも１つのグランドコンタクトがハウジングの外
部から延びる、少なくとも２つのグランドコンタクトを含む。ヘッダー及びケーブル端子
は、ヘッダーとキャリアが嵌合構成のときに、一対の信号ピンが一対のグランドピンの間
に配置されている状態で、複数のケーブル端子のそれぞれが、一対の信号ピンと一対のグ
ランドピンに電気的に接触するように構成されている。
【０００６】
　もう１つの実地形態では、アセンブリは複数のケーブル端子と１つのキャリアを備える
。複数のケーブル端子はそれぞれ、導電性ハウジング、ハウジングの内部に配置され、ハ
ウジングから電気的に絶縁されている少なくとも１つの信号コンタクト、及び、ハウジン
グの外部から延びている少なくとも２つのグランドコンタクトを含み、少なくとも１つの
信号コンタクトと少なくとも２つのグランドコンタクトは直線状に配列されている。キャ
リアは複数のケーブル端子を保持するように構成されており、それぞれのケーブル端子用
にヘッダーと係合されたときに、信号コンタクトが複数の信号ピンの対応するものと係合
し、グランドコンタクトが複数のグランドピンの対応するものと係合する。
【０００７】
　もう１つの実施形態では、アセンブリは複数の雄型コンタクトの列を有するヘッダーを
備え、それぞれの雄型コンタクトは信号ピン、グランドピン、及び電源ピンの１つ、及び
、複数の電気ケーブル端子を含む。複数のケーブル端子のそれぞれは、導電性ハウジング
、ハウジングの内部に配置され、ハウジングから電気的に絶縁されている少なくとも１つ
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の内部コンタクトと、信号コンタクト、グランドコンタクト、及び電源コンタクトのうち
の１つを含む内部コンタクトと、ハウジングの外部から延びていて、それぞれの外部コン
タクトがグランドコンタクト及び電源コンタクトの１つを含む少なくとも２つの外部コン
タクトと、を備える。少なくとも１つの内部コンタクト及び少なくとも２つの外部コンタ
クトは、直線状に配列されている。
【０００８】
　もう１つの実地形態では、アセンブリは複数のケーブル端子と１つのキャリアを備える
。複数のケーブル端子のそれぞれは、導電性ハウジングと、前記ハウジングの内部に配置
されハウジングから電気的に絶縁されている少なくとも１つの内部コンタクトと、信号コ
ンタクト、グランドコンタクト、及び電源コンタクトのうちの１つを含む内部コンタクト
と、ハウジングの外部から延びていて、それぞれの外部コンタクトがグランドコンタクト
及び電源コンタクトの１つを含む少なくとも２つの外部コンタクトと、を備え、その際、
少なくとも１つの内部コンタクトと少なくとも２つの外部コンタクトは直線状に配列され
ている。キャリアは複数のケーブル端子の少なくとも一部を保持するように構成されてお
り、それぞれのケーブル端子において、ヘッダーと係合したときに、少なくとも１つの内
部コンタクト及びグランドコンタクトが複数の雄型コンタクトの対応するものと係合して
いる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　本発明の実施形態は、以下の図面を参照することによってよりよく理解される。図面の
要素は、必ずしも互いに一定の縮尺ではない。同様の参照番号は、対応する類似した部品
を示している。
【図１Ａ】ヘッダーと係合するよう準備された複数のケーブル端子を保持するキャリアを
備える、コネクタアセンブリの１つの実施形態の透視図。
【図１Ｂ】ヘッダーと係合したケーブル端子を保持するキャリアを備えた、図１Ａのコネ
クタアセンブリの透視図。
【図２Ａ】分かりやすいようにキャリアとケーブル端子の一部を除去した、図１Ａのコネ
クタアセンブリの部分的組立分解透視図。
【図２Ｂ】ケーブル端子を保持しているキャリアがヘッダーと係合している、図２Ａのコ
ネクタアセンブリの透視図。
【図３】１つの実施形態のケーブル端子の透視図。
【図４】分かりやすいようにキャリアを除去した、ヘッダーと係合している２つの代表的
なケーブル端子の透視図。
【図５Ａ】信号コンタクトとグランドコンタクトの代表的な配列を図示している。
【図５Ｂ】信号コンタクトとグランドコンタクトの代表的な配列を図示している。
【図５Ｃ】信号コンタクトとグランドコンタクトの代表的な配列を図示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の発明を実施するための形態では、本明細書の一部を構成する添付の図面を参照し
、本発明を実施することができる特定の実施形態を例として示す。説明する実施形態は、
本発明によるすべての実施形態を網羅することを意図したものではない。他の実施形態を
使用してもよく、また本発明の範囲から逸脱することなく構造上又は論理上の変更を成し
てもよいことが理解されるものである。以下の説明は、したがって、限定的な意味で解釈
されるべきではなく、また、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義される
。
【００１１】
　図１Ａと１Ｂを参照すると、本発明の一実施形態によるコネクタアセンブリ１０が示さ
れており、このコネクタアセンブリ１０は、プリント回路基板１２と複数のケーブル１４
との相互接続をもたらしている。コネクタアセンブリ１０は、個々のケーブル１４のケー
ブル端子１８（図２Ａ及び２Ｂ）を保持するキャリア１６と、プリント回路基板１２上に
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装着するように構成されたヘッダー２０とを有している。キャリア１６は、ヘッダー２０
と嵌合し、それによってケーブル１４とプリント回路基板１２との間の電気的接続を形成
するように構成されている。
【００１２】
　分かりやすいように、本発明は１つのタイプのケーブル１４を使用して説明、図示され
ている。しかし、この図は例示目的のためだけであり、理解され意図されることとして、
本発明は信号及びグランド要素を有する他のタイプのケーブル１４にも同様に好適である
。ケーブル１４は単一ワイヤーケーブル（例えば、単一同軸ケーブル、及び単一２軸ケー
ブル）若しくは、マルチワイヤーケーブル（例えば複数の同軸ケーブル、複数の２軸ケー
ブル、及びツイストペアケーブル）であり得るが、それに限定されない。更に理解され意
図されることとして、ケーブル１４とケーブル端子１８の異なるタイプと構成をコネクタ
アセンブリ１０と同時に使用することができる。例えば、キャリア１６に保持されたケー
ブル１４及びケーブル端子の一部は、同軸ケーブル及び端子であってよく、同時にキャリ
ア１６に保持されたケーブル１４とケーブル端子１８の別の部分が２軸ケーブル（又は、
他の）ケーブル及び端子であってよい。
【００１３】
　加えて、本発明は特定のスタイルのキャリア１６及びヘッダー２０と共に使用するもの
として説明、図示されている。特に、これらの図はコンパクトＰＣＩ　Ａスタイルのヘッ
ダー、及びコンパクトＰＣＩ　Ｃスタイルのキャリアを図示しており、２つのＣスタイル
のキャリアは単一のＡスタイルのヘッダーと嵌合している（但し、分かりやすいように１
つのキャリアのみが図示されている）。他の実施形態では、異なる数とスタイルのヘッダ
ー及びキャリアが本明細書の教示から逸脱することなく使用できる。例えば、単一のＡス
タイルキャリアを２つの単独のＣスタイルキャリアと代替することができる。
【００１４】
　図３を参照すると、ケーブル端子１８は１つの導電性ハウジング２２を有し、導電性ハ
ウジング２２には少なくとも１つの内部コンタクト２４が取り付けられている。少なくと
も１つの内部コンタクトは、ケーブル端子１８のフロントエッジ２５を通してアクセス可
能である。１つの実施形態では、ケーブル端子１８は２つの内部コンタクト２４ａ、２４
ｂ（総じてここでは内部コンタクト２４と称する）を含む。内部コンタクト２４は、意図
する用途に応じて信号コンタクト、グランドコンタクト、又は電源コンタクトとして使用
するよう構成することができる。信号コンタクトとして構成された場合、内部コンタクト
２４は関連するケーブル１４の対応する信号導電体に電気的に接続され、導電性ハウジン
グ２２から電気的に絶縁されている。グランドコンタクトとして構成された場合、内部コ
ンタクト２４はグランドシールドなどの関連したケーブル１４の対応する接地部品に電気
的に接続され、関連する信号の帰路グランドを提供する。電源コンタクトとして構成され
た場合、内部コンタクト２４は電源と連通したケーブル１４と電気的に接続される。１つ
の実施形態では、ケーブル端子１８の内部コンタクト２４は、少なくとも１つの信号コン
タクトを含む。
【００１５】
　ケーブル端子１８は更に少なくとも２つの外部コンタクト２６ａ、２６ｂ（総じて、「
外部コンタクト２６」と称する）を含む。本発明の１つの実施形態では、少なくとも外部
コンタクト２６の１つが、ケーブル端子１８の導電性ハウジング２２の外部から延びる。
本発明のもう１つの実施形態では、外部コンタクト２６のそれぞれが、ケーブル端子１８
の導電性ハウジング２２の外部から延びている。外部コンタクト２６は、意図する用途に
応じてグランドコンタクト、又は電源コンタクトとして使用するよう構成することができ
る。グランドコンタクトとして構成された場合、外部コンタクト２６は、関連するケーブ
ル１４のグランド導電体（例えば、シールド）、及び／又は導電性ハウジング２２に電気
的に接続される。電源コンタクトとして構成された場合、外部コンタクト２６は電源に電
気的に接続される。１つの実施形態では、両方の外部コンタクト２６がグランドコンタク
トである。
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【００１６】
　図示の実施形態では、外部コンタクト２６は導電性ハウジング２２から延びている弾性
ビームである。他の実施形態では、外部コンタクト２６は図示されたものとは異なる形を
もつことができ、例えば、ケーブル端子１８の導電性ハウジング２２から延びているヘル
ツバンプを含み得る。１つの実施形態では、外部コンタクト２６ａは外部コンタクト２６
ｂとは異なる（例えば、外部コンタクト２６ａはカンチレバービームを備え、外部コンタ
クト２６ｂはヘルツバンプを備える）。
【００１７】
　内部コンタクト２４及び外部コンタクト２６は、内部コンタクト２４が外部コンタクト
２６の間に直線状に並ぶように配置され、キャリア１６がヘッダー２０に挿入されたとき
に、嵌合コネクタヘッダー２０で各々の信号、及びグランドピンから電気接続を受けるよ
うに、及び／又は電気的に接続するよう構成される。
【００１８】
　本発明の１つの実施形態では、それぞれのケーブル端子１８の導電性ハウジング２２は
、伝導性ハウジング２２の外面から延びている少なくとも１つの追加的外部コンタクト２
８を更に含み、外部コンタクト２８は、内部コンタクト２４及び外部コンタクト２６の直
線状の配列に対して概ね横方向に延びるか、又は突出する。図示の実施形態では、追加の
外部コンタクト２８は導電性ハウジング２２から延びている弾性ビームである。他の実施
形態では、外部コンタクト２８は図示されたものとは異なる形をもつことができ、例えば
、ケーブル端子１８の導電性ハウジング２２から延びているヘルツバンプを含み得る。以
下により詳しく説明されるように、外部コンタクト２８は、キャリア１６に配置されたと
き、又は、キャリア１６を使わずにヘッダー２０と係合されるとき、隣接するケーブル端
子１８の導電性ハウジング２２と電気的接触をもつよう構成される。外部コンタクト２８
を使用して、隣接するケーブル端子１８の導電性ハウジング２２に電気的に接続すること
で、導電性ハウジング２２はコネクタアセンブリ１０の信号ライン周囲に共通のグランド
マトリックスを形成する。上記で外部コンタクト２６に関して説明したように、外部コン
タクト２８は意図する用途に応じてグランドコンタクト、又は電源コンタクトとして使用
するよう構成することができる。グランドコンタクトとして構成する場合、外部コンタク
ト２８はコネクタアセンブリ１０のシャーシ（「アース」）グランドに電気的に接続され
る。
【００１９】
　図１Ａ及び２Ａを参照すると、キャリア１６は前側、又は嵌合壁３２、バックエッジ３
４、対向する側壁３６、及び対向する外壁３８を有する絶縁ボディ３０を含む。前壁３２
、側壁３６、及び外壁３８が、端子受入用空洞４０を画定している。それぞれのケーブル
端子１８はキャリア１６の空洞４０に挿入されているため、ケーブル端子１８のフロント
エッジ２５は前壁３２の裏側４２に提供されている機能によって所定の位置に導かれる。
図示の実施形態では、前壁３２の裏側４２は直立ポスト４４を備え、これはケーブル端子
１８を空洞４０内の所定の位置に導き、前壁３２の裏側４２と適切に配列されたケーブル
端子１８のフロントエッジ２５を保持するように構成されている。（図．２Ａ）。
【００２０】
　図２Ａと２Ｂで最もよく分かるように、キャリア１６の前壁３２は複数の開口部５２、
５４を含み、これにより、ヘッダー２０（以下に説明）の雄型コンタクト５６、５８それ
ぞれの通過を可能にしている（以下に説明）。代表的な実施形態では、雄型コンタクト５
６はピンコンタクトで、雄型コンタクト５８はブレードコンタクトであり、同様に、開口
部５２はピンコンタクトを受け入れる形状となっており、開口部５４はブレードコンタク
トを受け入れる形状となっている。個々の雄型コンタクト５６、５８は、意図する用途に
応じて信号導電体、グランド導電体、又は電源導電体として構成することができる。ケー
ブル端子１８はキャリア１６内に位置しており、それぞれのケーブル端子１８の内部コン
タクト２４と外部コンタクト２６は、隣接する開口部５２、５４に配置され、雄型コンタ
クト５６、５８の対応するものを受け入れるか、又は、それらと接触する。
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【００２１】
　ケーブル端子１８は、限定はしないが、スナップ嵌め、摩擦嵌め、プレス嵌め、機械的
圧締め及び接着剤を含めた任意の好適な手段によって、キャリア１６内に保持してもよい
。更に、キャリア１６内のケーブル端子１８を保持するために使われる手段では、ケーブ
ル端子１８を除去できるようにすることが可能だが、キャリア１６内のケーブル端子１８
を保持するために使用する手段は、キャリア１６内のケーブル端子１８を恒久的に固定す
ることもできる。個々のケーブル端子１８を除去、及び交換できることは、例えば、破損
した、又は故障したケーブル端子１８、又はケーブル１４を交換する際に有益である。
【００２２】
　図１Ａ～２Ｂを再度参照すると、図２Ｂで最もよく分かるように、ヘッダー２０は雄型
コンタクト５６、５８を含有する絶縁ハウジング６０を備え、雄型コンタクト５６、５８
はキャリア１６のケーブル端子１８の内部コンタクト２４と外部コンタクト２６と嵌合す
るように配置されている。１つの実施形態では、ヘッダー２０は実質的に従来の設計であ
る。ヘッダー２０の雄型コンタクト５６、５８は、当該技術分野において既知であるよう
に、プリント回路基板１２に接続されている。前述のように、雄型コンタクト５６、５８
は信号コンタクト、グランドコンタクト、又は電源コンタクトであってよく、プリント回
路基板１２の複数の信号トレース６６の１つ又はそれ以上に電気接続（信号コンタクト用
）されるよう、プリント回路基板１２の少なくとも１つのグランドトレース６８又はグラ
ンド平面に電気接続（グランドコンタクト用）されるよう、又はプリント回路基板１２の
少なくとも１つの電源トレース７０又は電源平面に電気接続（電源コンタクト用）される
よう、適切に構成されている。グランドコンタクトとして構成された雄型コンタクト５６
、５８は、共通の回路基板グランドトレース６８又はグランド平面に、又は特定の用途の
ために所望される孤立したグランドに接続することができる。電源コンタクトとして構成
された雄型コンタクト５６、５８は、共通の回路基板電源トレース７０又は電源平面に、
又は特定の用途のために所望される孤立した電源に接続することができる。
【００２３】
　１つの実施形態では、雄型コンタクト５６は、２つのグランドコンタクト間に位置する
２つの信号コンタクトを提供して、グランド－信号－信号－グランド（ＧＳＳＧ）構成を
提供するように構成される。図４及び図５Ａで図示されているように、隣接する一対の信
号コンタクトは信号ペア間の共通のグランドコンタクトを共有し、ピンのそれぞれの列で
反復するグランド－信号－信号－グランド－信号－信号－グランド（ＧＳＳＧＳＳＧ）構
成を形成することができる。こうした構成では、図４のようにグランドピン５６ａは２つ
の隣接するケーブル端子１８それぞれの外部コンタクト２６を係合する（例えば、単一の
グランドピン５６ａが２つの外部コンタクト２６を係合）。１つの実施形態では、構成の
「外側」グランドピン（Ｇ）は除去することができ、２つの隣接するケーブル端子１８の
外部コンタクト２６は中央に位置するグランドピン５６ａにのみ接触する。
【００２４】
　他の実施形態では、雄型コンタクト５６は異なるグランド構成及び信号構成を提供する
ように構成される。例えば、図５Ｂを参照すると、１つの実施形態では雄型コンタクト５
６は、単一の信号コンタクトが２つのグランドコンタクト間に配置される配列を形成する
よう構成され、それにより、雄型コンタクト５６のそれぞれの列内の反復するグランド－
信号－グランド－信号－グランド－信号－グランド（ＧＳＧＳＧＳＧ）構成を形成する。
同じ構成が雄型コンタクト５６のそれぞれの列で反復され、それによって図５Ｂに図示さ
れている列示差的構成（例えば、ＧＳＧＳＧＳＧ／ＧＳＧＳＧＳＧ）を提供する。もう１
つの実施形態では、図５Ｃを参照すると、雄型コンタクト５６は、信号及びグランドコン
タクトが、列と行の両方で交互して、シングルエンド構成（例えば、ＧＳＧＳＧＳＧ／Ｓ
ＧＳＧＳＧＳ）を提供する配列を形成するように構成される。実施形態では雄型コンタク
ト５６、５８の列の特定の数に限定されないことに留意する必要がある。
【００２５】
　当明細書で説明されている個々の電気ケーブル端子１８は、１×２構成（例えば、２つ
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の内部コンタクト２４を有する）と呼ばれる構成を有しており、理解されることとして、
１×２コンタクトに関して当明細書で説明されている機能を保持しながら、１つ以上の１
×２端子を単独のユニットに組み合わせることで、ケーブル端子の他の実施形態が可能に
なる。例えば、２つの１×２端子は、組み合わせて１つの１×４端子、又は１つの２×２
端子を形成することができる。
【００２６】
　ヘッダー２０は、本明細書において貫通孔ピンヘッダーとして図と共に記載し示してい
るが、ヘッダー２０は又、表面実装ピンヘッダーであっても、当該技術分野において既知
の任意の他の種類のヘッダーであってもよい。ヘッダー２０の雄型のコンタクト５６、５
８は、はんだ付け、プレス嵌め、又は任意の他の好適な手段によって、プリント回路基板
１２に接続することができる。１つの実地形態では、ヘッダー２０は雄型コンタクト５６
、５８及びプリント回路基板１２の間の接続のみによって、プリント回路基板１２に固定
されている。もう１つの実施形態では、ヘッダーハウジング６０は、当該技術分野におい
て既知の、ヘッダー２０をプリント回路基板１２に固定する追加的手段を含む。１つの実
施形態では、一対のヘッダーが２０がプリント回路基板１２の反対側に配置され、一対の
ヘッダーがプリント回路基板１２を通して完全に延びる雄型コンタクト５６、５８の１つ
のセットを共有している。全ての、幾つかの、又はゼロの雄型コンタクト５６、５８は、
プリント回路基板１２の信号、グランド及び電源トレースと接触してよい。
【００２７】
　図示の実施形態では、ヘッダー２０は雄型コンタクト５６の全ての配列を包含し、ケー
ブル端子１８の内部コンタクト２４及び外部コンタクト２６のそれぞれが、ヘッダー２０
内の対応する雄型コンタクト５６と電気的に接続されている。もう１つの実施形態では、
ヘッダー２０には、雄型コンタクト５６の全ての配列が提供されておらず、そのためケー
ブル端子１８の内部コンタクト２４及び外部コンタクト２６が全て、ヘッダー２０の対応
する雄型コンタクト５６に電気的に接続されているわけではない。
【００２８】
　１つの実施形態では、ヘッダー２０とキャリア１６はラッチ手段（ここでは図示されて
いない）を含み、これは当該技術分野で既知のように、ヘッダー２０とキャリア１６を嵌
合構成に保持するように構成されている。理解されかつ意図されることとして、意図する
用途に好適である限り、様々なラッチ手段が設けられてもよい。
【００２９】
　１つの実施形態では、ヘッダー２０とキャリア１６は更に、ヘッダー２０とキャリア１
６の誤った配置を防止するために構成されたキーイング手段（ここでは図示されていない
）を含む。理解されかつ意図されることとして、意図する用途に好適である限り、様々な
キーイング手段が設けられてもよい。
【００３０】
　本明細書で説明した実施形態及び実現形態の各々において、コネクタアセンブリ及びそ
の要素の種々の構成要素は、任意の好適な材料で形成されている。その材料は、意図する
用途に応じて選択され、またポリマーと金属の双方を含んでもよい。一実施形態において
絶縁ボディ３０及びヘッダーハウジング６０は、射出成形、押し出し成形、鋳造、機械加
工、及びその他同種のものなどの方法によってポリマー材料で形成されており、一方で、
導電性構成要素は、成型、鋳造、型押し、機械加工、及びその他同種のものなどの方法に
よって金属で形成されている。材料の選択は、いくつかを挙げてみると、化学薬品暴露条
件、温度及び湿度条件を含めた環境暴露条件、難燃性要件、材料強度、及び剛性などを含
むが、これらに限定されない要因に依存する。
【００３１】
　このように、高速システムに対する経済的なプリント回路基板のヘッダー対ケーブルの
コネクタアセンブリについて説明した。このコネクタアセンブリは、容易に入手可能な低
コストな構成要素を使用しており、高速システムにおける優れた性能をもたらしている。
好ましい実施形態の説明を目的として、特定の実施形態を本明細書で図示し説明してきた
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が、多種多様な他の又は等価な実現形態が、本発明の範囲から逸脱することなく、図示し
説明した特定の実施形態の代わりとなり得ることは、当業者には理解されよう。当業者に
は、本発明が非常に種々様々な実施形態で実現され得ることが容易に理解されよう。本願
は、本明細書で論じた実施形態のいかなる翻案又は変形をも包含することを意図したもの
である。したがって、本発明が請求項及びその等価物によってのみ限定されることを、明
示的に意図するものである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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